UNIVERZALNI SYSTEM SA - 1201 / 1301

Univerzalni systém SA-1201 umoznuje jak poZzadovanou
soucastku vypajet z PCB desky (pajka s odsavackou, popf.
vyfukovackou), tak sou¢astku do desky zapajet (pomoci pajky).
UmoZziuje nastavit jak teplotu pfi pajeni, tak teplotu a vakuum
béhem vypajeni soucastky.

TECHNICKE UDAJE

hmotnost 8,6kg

napajeni 220V / 50Hz

rozsah teplot 350 - 450 °C
rozmery 330 x 230 x 1770 mm
hrot-nulovy potencial <2 0hm

Pajeni

pajeci zafizeni | BTRI-533, 20V, 65W

Vypajeni

vypéjeci zafizeni | DG 20065, 20V, 64W

MIKROPAJECI SOUPRAVA SBL530.1A
DIAMETRAL

¢ mikropajecka s regulaci teploty 80 + 450°C
automaticky prepinatelny displej LED 3 digit nastavené a
realné teploty
spinani topného télesa v nule bez ruseni okoli
fizeni teploty termoclankem typu K
provozni stavy indikovany kontrolkami LED
automatické vypinani do pohotovostniho stavu (s vypi-
naci automatikou SBL 530.1B
lehké a vykonné pajeci pero, velky vybér kvalitnich hrott
¢ transformator dostatecné dimenzovan pro staly provoz
¢ elektronika umisténa v robustnim kovovém Sasi
s povrchovou upravou Comaxit

HROTY K MIKROPAJECCE TECHNICKE UDAJE

0,8 mm, Spicka kulata napéjeci napéti 230V /50 Hz
o ] pfikon 35W

O’.8 mm, splckta kulata .| regulace teploty 80 + 450°C

s jednostrannym skosenim
spinani topného télesa v nule

0,4 mm $picka kulata délka pajeciho pera im

pro SMD rozméry 92 x 105 x 155 mm
hmotnost 12

1,6 mm Spicka plocha Motnos’ pera cca 120 g
hmotnost komplexu 2,9 kg

3,2 mm $picka plocha
1,2 mm Spicka plocha

1,2 mm Spicka trubicka

MiCRSNIX s.r.o. | 1KY




